
YCtek SMT Reinigung wischen Schablone Roll für FUJI

Produkt-Details

 Material  55 % Zellstoff + 45 % polyester
 Farbe  Weiß
 Gewicht  56gsm
 Größe  Als Ihre Nachfrage
 Typ  Roll
 Nutzung  DEK, FUJU usw.
 Probe  Kostenlose Probe
 Zertifizierung  ISO9001, SGS, ROHS

Funktion

  1. Cellulose und Polyester-Faser.
  2. Super-Lösungsmittel, Tinte, Öl Absorbenct Fähigkeit, wischte sich Tinte und Heavy duty.
  3. ausgezeichnete Leistung der Anti-Auflösung, Umwelt-Schutz, biologisch abbaubar
  (4) Weichheit, beim Abwischen beschädigen nicht die Oberfläche der Maschine.
  5. industrielle Reinigung: Reinigung für elektronische Präzisionsteile, Tests, Laborgeräte, Glas,
Tinte und Ausrüstung, etc..  

Anwendung

  Hohen standard Oberflächenreinigung in der verarbeitenden Industrie, wie die Reinigungsklappe
PCB-Board, SMT Schablone oder Siebdruck.
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https://www.nonwovenwipesupplier.com/de/products/SMT-Understencil-Cleaning-Rolls.htm
https://www.nonwovenwipesupplier.com/de/products/Cleaning-Wipes.htm
https://www.nonwovenwipesupplier.com/de/products/Cleaning-Wipes.htm











